
RL78/G1Aグループ 「半田付け条件判定表」 R01ZZ0090XJ0100_RL78G1A_JE
RL78/G1A GROUP "SOLDERING CONDITIONS TABLE"

リフロ条件 ウエーブソルダリング条件 部分加熱条件

INFRARED REFLOW WAVE SOLDERING PARTIAL HEATING

パッケージ名 型名 SSD-A-M5658-2 （JP） SSD-A-M5660-3（JP） SSD-A-M5662-1（JP）

Package Part Number SSD-A-M5659-1（EN） SSD-A-M5661-1（EN） SSD-A-M5663（EN）

25pin plastic LGA R5F10E8xALA
（3x3） R5F10E8xGLA
32pin plastic QFN R5F10EBxANA
（5x5） R5F10EBxGNA
48pin plastic QFP R5F10EGxAFB
（7x7） R5F10EGxGFB
48pin plastic QFN R5F10EGxANA
（7x7） R5F10EGxGNA
64pin plastic QFP R5F10ELxAFB
（10x10） R5F10ELxGFB
64pin plastic BGA R5F10ELxABG
（4x4） R5F10ELxGBG
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